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(54)实用新型名称

一种气垫型聚氨酯增高鞋垫

(57)摘要

本实用新型提供一种气垫型聚氨酯增高鞋

垫，包括采用聚氨酯制成的主体，其特征在于：所

述主体顶表面具有与足底曲线相吻合的曲面结

构，主体的后跟部嵌入设置有增高气垫和支撑弹

柱，所述增高气垫呈环形结构环绕在支撑弹柱外

周。本实用新型为全脚型的增高鞋垫，通过在鞋

垫后跟部设置了增高气垫和支撑弹柱，有效增强

了鞋垫的回弹舒适感。
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1.一种气垫型聚氨酯增高鞋垫，包括采用聚氨酯制成的主体，其特征在于：所述主体顶

表面具有与足底曲线相吻合的曲面结构，主体的后跟部嵌入设置有增高气垫和支撑弹柱，

所述增高气垫呈环形结构环绕在支撑弹柱外周。

2.根据权利要求1所述的气垫型聚氨酯增高鞋垫，其特征在于：所述后跟部设置有向上

曲翘的包边。

3.根据权利要求1所述的气垫型聚氨酯增高鞋垫，其特征在于：所述主体的前掌部设置

为扁平状结构且设置有多个透气通孔。

4.根据权利要求1-3任意一项所述的气垫型聚氨酯增高鞋垫，其特征在于：所述主体的

前掌部上设置有裁剪条纹。

5.根据权利要求4所述的气垫型聚氨酯增高鞋垫，其特征在于：所述裁剪条纹由多段压

印凹纹间隔连接组成。
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一种气垫型聚氨酯增高鞋垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及聚氨酯制品技术领域，尤其是一种气垫型聚氨酯增高鞋垫。

背景技术

[0002] 目前市场上的增高鞋垫多数为半垫型，目的是为了增加后跟部的高度达到增高的

目的，半垫型的增高设计使人体严重前倾，半垫型增高鞋垫与原鞋垫的连接度较差，往往造

成在足弓部腾空没有支撑，影响身体健康，此外现有技术中的增高鞋垫仅关注高度的增加，

而忽略了足底的舒适感，增高后的鞋垫变得笨重且透气性变差，容易造成行走的疲倦感。

[0003] 聚氨酯具有密度低、质地柔软、弹性好、穿起来舒适轻便、优异的耐磨性能、耐挠曲

性能、硬度高、优异的减震性能、防滑性能、耐塌陷等优点，用于增高鞋垫将使增高鞋垫达到

减重的效果。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供一种气垫型聚氨酯增高鞋垫。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型通过下述技术方案予以实现：一种气垫型聚氨酯增

高鞋垫，包括采用聚氨酯制成的主体，其特征在于：所述主体顶表面具有与足底曲线相吻合

的曲面结构，主体的后跟部嵌入设置有增高气垫和支撑弹柱，所述增高气垫呈环形结构环

绕在支撑弹柱外周。

[0006] 所述后跟部设置有向上曲翘的包边。

[0007] 所述主体的前掌部设置为扁平状结构且设置有多个透气通孔。

[0008] 所述主体的前掌部上设置有裁剪条纹。

[0009] 所述裁剪条纹由多段压印凹纹间隔连接组成。

[0010] 本实用新型的有益效果为：

[0011] 本实用新型为全脚型的增高鞋垫，采用密度低、质地柔软、弹性好的聚氨酯作为鞋

垫的主体，能够有效减轻鞋垫重量，并在鞋垫主体后跟部设置有增高气垫和支撑弹柱，既能

起到良好的增高作用又能有效增强后跟部的回弹力度，提高鞋垫的舒适感；同时本实用新

型还设置的向上曲翘的包边以及多个透气通孔均能有效增强鞋垫的透气性、舒适感；此外，

本实用新型还设置有易于裁剪的裁剪条纹，可以根据具体的需求修改鞋垫的大小，适用性

强。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型的侧视图；

[0013] 图2是本实用新型的增高气垫和支撑弹柱配合的附视图；

[0014] 其中，1-主体、2-增高气垫、3-支撑弹柱。
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具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明：

[0016] 如图1和图2所示，

[0017] 一种气垫型聚氨酯增高鞋垫，包括采用聚氨酯制成的主体1，其特征在于：所述主

体1顶表面具有与足底曲线相吻合的曲面结构，主体1的后跟部嵌入设置有增高气垫1和支

撑弹柱3，所述增高气垫1呈环形结构环绕在支撑弹柱3外周。

[0018] 所述后跟部设置有向上曲翘的包边。

[0019] 所述主体1的前掌部设置为扁平状结构且设置有多个透气通孔。

[0020] 所述主体1的前掌部上设置有裁剪条纹。

[0021] 所述裁剪条纹由多段压印凹纹间隔连接组成。

[0022] 本实用新型为全脚型的增高鞋垫，采用密度低、质地柔软、弹性好的聚氨酯作为鞋

垫的主体1，能够有效减轻鞋垫重量，并在鞋垫主体1后跟部设置有增高气垫1和支撑弹柱3，

既能起到良好的增高作用又能有效增强后跟部的回弹力度，提高鞋垫的舒适感；增高气垫1

环扣在支撑弹柱3外，能够很好的固定增高气垫1同时位于后跟部中心的支撑弹柱3对后跟

起到主要的支撑和回弹作用，增高气垫1起到缓冲回弹作用，两者相互配合增强鞋垫的回弹

舒适感；后跟部设置的向上曲翘的包边，增加鞋垫与足底的配合面，增强鞋垫的舒适感，前

掌部设置的多个透气通孔均能有效增强鞋垫的透气性，此外，本实用新型还设置有易于裁

剪的裁剪条纹，可以根据具体的需求修改鞋垫的大小，适用性强。

[0023] 上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理和最佳实施例，在不脱

离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进

都落入要求保护的本实用新型范围内。
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图1

图2
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